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Ansys 2020 R2 高频电磁场更新特性

Ansys 2020 R2在以下方面有新的提升：精简
的电子工作流，热机械集成和高性能计算的
提升。
• Ansys HFSS自动计算5G设备的生物兼容性，

包括增强的用于阵列天线的HPC 3D组件
DDM求解器。

• Ansys EMA3D电缆仿真工具提供平台级
EMI/EMC电缆线束分析。

• Ansys SIwave自动报告信号完整性度量，
并生成复杂的算法模型来确认系统性能，
以供IC供应商选择。

• Ansys Icepak支持基于系统温度的动态热
管理以自动保护有源器件特性。
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High Frequency Electromagnetics
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关键更新点

HFSS 3D 

• 阵列天线3D组件: 直接矩阵求解选项
• 5G标准工具包
• 多动作自动分解计算，带点粒子可视化
• HFSS SBR+: 近场分析及场图叠加
• Layered impedance边界条件支持复杂材料
• 改进分布式内存矩阵求解器的性能
• IE区域间的导体介质接触(Beta) 

HFSS 3D Layout 

• 支持HFSS 3D Components

• 具有Fast仿真模式的HFSS Auto-solution设置
• 基于GDS的设计：改进工作流程和能力
• 通过netlist或电路图定义电路元件
• HFSS自动增强性能
• 基于点的RLC电路元件

Circuit 

• SPISim: IEEE 803.3 COM and USB合规检查
• SPISim: IBIS-AMI模型生成和检查
• 频域结果报表创建改进
• 改进的直流和瞬态收敛阻尼算法
• EMIT工作流程和可用性改进
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直接矩阵求解选项：改进相控阵天线分析

• Ansys 2020 R2：用直接矩阵求解器求解DDM阵列矩阵的选项
• 没有“阵列近似”
• 特别适用于5G毫米波阵列天线
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5G标准工具包

• 编码输入
• 功率密度计算
• 累计分配功能
• 完全参数化
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最大允许接触：功率密度
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5G天线阵性能建模
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分布式直接求解器内存改进
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SBR+近场分析
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SBR+近场分析
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HFSS 3D Layout支持3D组件
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HFSS 3D Layout也支持Auto Setup
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Signal & Power Integrity
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关键更新点

• SPISim – IBIS和802.3ac (COM)/USB-C通道符合性（new）

• SIwave

‐ 对Z0 Scanner & SNA后处理的增强
‐ CPA Smart Pin Grouping & Settings增强（new）
‐ 求解器改进

• HFSS 3D Layout 

‐ 3D Layout支持3D元件
‐ 对3D IC封装工作流程的“IC”模式求解器设置[Beta] （new）
‐ 3D Layout支持Auto Solution Setup

• Q3D Extractor 

‐ 绘制求解区域外的电场

• Circuit 

‐ 功率电子的收敛改进
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SPISim技术-IBIS Modeling
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SPISim技术-COM和USB通道符合度测试
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SIwave - Impedance Scan后处理增强
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SIwave – 网络时延的计算输出
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Q3D后处理
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ECAD导入导出版本支持
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Electronics Thermal Integrity
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关键更新点

• PCB 3D元件 – Component data & Flip-chip BGA 

• 网格改进 – Concurrent meshing & Import for AEDT 

• 动态热管理
• 自动化工具 – New PCB & Solar Loading Toolkits 

• MCAD Faceting slider bar 

• ECXML Import in AEDT 

• 机械热设计 [Beta] – EM Loss & Icepak link enhancements
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ECAD: 采用PCB元件形式导入IDF数据和封装数据
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增强瞬态模型 – 动态热管理



Copyright (C)  IDAJ Co., LTD. All Rights Reserved. 26

AEDT 机械-电磁损耗增强
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AEDT Mechanical-Icepak机械热转换耦合

• 使用机械热来模拟传导问题
• 使用简化的Icepak模型求解流体流动
• 单一电子桌面内的无缝集成
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联系我们

• https://www.idaj.cn/

• support@idaj.cn

• 021-50588290；010-65881497

IDAJ-CHINA官方微信公众号 IDAJ高频电磁场QQ 交流群


